MOTTO

“Jangan jadikan dunia sebagai tempat tidurmu untuk bermimpi indah tapi
realitanya kosong. Bangun dan cari suatu yang boleh membuah hasil pada

esok hari”

"Bidang seorang sarjana adalah berfikir dan mencipta yang baru, mereka
harus bisa bebas dari segala arus masyarakat yang kacau. Tapi mereka tidak
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berdiam di dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semua
kemanusiaan*
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Notasi Keterangan Satuan
DC Dirrect Current Volt
\Y Volume cm?
I Konstanta cm3/A-s
t Waktu S
E Efisiensi Katoda %
d Tebal Lapisan Cm
A Luas Permukaan yang dilapisi cm?®
ASTM American Society for Testing and Material -
PVC Polivinil Clorida -
SST Salt Spray Test -
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